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Pozadavky na shér, logistiku a zpracovani OEEZ - CSN

Cést 3-3: Specifikace k odstrahovani znec¢isténi - CLC/TS 50625-3-3

OEEZ obsahujici obrazovky (CRT) a ploché

displeje 36 9082

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -
Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays

Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets d,équipements électriques et
électroniques (DEEE) -

Partie 3-3: Spécifications relatives a la dépollution - DEEE contenant des tubes cathodiques et des
écrans plats

Sammlung, Logistik und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE) -
Teil 3-3: Spezifikation der Schadstoffentfrachtung - WEEE mit CRT und Flachbildschirmgeraten

Tato norma je ¢eskou verzi technické specifikace CLC/TS 50625-3-3:2017. Pfeklad byl zajistén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification CLC/TS 50625-3-3:2017. It was
translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Tato norma prejima technickou specifikaci CLC/TS 50625-3-2:2016 vydanou v souladu s vnitrnimi
predpisy CEN/CENELEC cast 2.

Prevzeti TS do narodnich norem ¢lentt CEN/CENELEC neni povinné a tato TS nemusi byt na narodni
urovni prevzata jako normativni dokument.

Informace o citovanych dokumentech

ISO 11885 zavedena v CSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanoveni vybranych prvkil
optickou emisni spektrometrii s induk¢né vazanym plazmatem (IPC-OES)

EN ISO 12846 zavedena v CSN EN ISO 12846 (75 7439) Kvalita vod - Stanoveni rtuti - Metoda
atomové
absorpCni spektrometrie (AAS) po zkoncentrovani a bez néj



EN 13657 zavedena v CSN EN 13657 (83 8015) Charakterizace odpadi - Rozklad k naslednému
stanoveni prvki rozpustnych v luc¢avce kralovské

EN 13656 zavedena v CSN EN 13656 (83 8014) Charakterizace odpadi - Mikrovlnny rozklad smési
kyselin fluorovodikové (HF), dusi¢né (HNO3) a chlorovodikové (HCI) k naslednému stanoveni prvka

EN 14899 zavedena v CSN EN 14899 (83 8002) Charakterizace odpadi - Vzorkovani odpadil -
Zasady pripravy programu vzorkovani a jeho pouziti

EN 15002 zavedena v CSN EN 15002 (83 8003) Charakterizace odpadi - Piiprava zku$ebnich podilt
z laboratorniho vzorku

EN 15309 zavedena v CSN EN 15309 (83 8046) Charakterizace odpadi a pud - Stanoveni
elementéarniho
slozeni metodou rentgenové fluorescence

ISO 16772 dosud nezavedena

EN ISO 17294-2 zavedena v CSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - PouZiti hmotnostni
spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem (ICP-MS) - Cast 2: Stanoveni vybranych prvki véetné
izotopl uranu

EN ISO/IEC 17025:2005 zavedena v CSN EN ISO/IEC 17025:2005 (01 5253) Posuzovéni shody -
Vs$eobecné pozadavky na zpusobilost zkuSebnich a kalibra¢nich laboratori

EN ISO 17852 zavedena v CSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod - Stanoveni rtuti - Metoda
atomové fluorescencni spektrometrie

EN 50625-1 zavedena v CSN EN 50625-1 (36 9082) Shér, logistika a pozadavky na zpracovani OEEZ -
Cést 1: Obecné pozadavky na zpracovani

CLC/TS 50625-3-1 zavedena v CSN CLC/TS 50625-3-1 (36 9082) Pozadavky na sbér, logistiku
a zpracovéani odpadnich elektrickych a elektronickych zarizeni (OEEZ) - Cast 3-1: Specifikace
k odstranovani zneciSténi - Obecné

EN 50625-2-2 zavedena v CSN EN 50625-2-2 (36 9082) Pozadavky na sbér, logistiku a zpracovani
odpadnich elektrickych a elektronickych zatizeni (OEEZ) - Cést 2-2: Pozadavky na zpracovani OEEZ,
obsahujici obrazovky (CRT) a ploché displeje

Souvisici CSN

CSN EN 62361-4 (36 9080) Stanoveni nékterych latek v elektrotechnickych vyrobcich - Cést 4: Rtut
v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES ICP-MS

CSN EN ISO 15587-1 (75 7310) Jakost vod - Rozklad ke stanoveni vybranych prvki ve vodé - Cést 1:
Rozklad lucavkou

CSN EN ISO 15587-2 (75 7310) Jakost vod - Rozklad ke stanoveni vybranych prvkil ve vodé - Cést 2:
Rozklad kyselinou dusicnou

CSN EN 50625-2-1 (36 9082) Pozadavky na sbér, logistiku a zpracovani odpadnich elektrickych
a elektronickych zarizeni (OEEZ) - Cést 2-1: Pozadavky na zpracovani svételnych zdrojl



Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. cervence 2012 o odpadnich
elektrickych a elektronickych zatizenich (OEEZ). V Ceské republice je tato smérnice zavedena
zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni.

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

V piipadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace

o citovanych dokumentech” a , Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvéleni této
normy. Pii pouZivéani této normy je tfeba vzdy pouZit takové vydani CSN, kterd prejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel: RNDr. Anna Christianova, ICO 11226609

Technicka normalizacni komise: TNK 87 Audiovizualni technika a ekodesign
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Libor Valek

Ceské agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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Clenové CENELEC jsou povinni oznamit existenci této TS stejnym zplisobem jako u EN a umozZnit,
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Evropska predmluva

Tento dokument (CLC/TS 50625-3-3:2017) vypracovala technickd komise CLC/TC 111X Zivotni
prostredi.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych prav.
CENELEC nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CENELEC Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

EN 50625 se v soucasné dobé sklada z téchto Casti:

EN 50625-1 Sbér, logistika a pozadavky na zpracovdni OEEZ - Cdst 1: Obecné pozadavky na
zpracovani

EN 50625-2-1 Pozadavky na sber, logistiku a zpracovdni odpadnich elektrickych
a elektronickych zarizeni (OEEZ) - Cdst 2-1: Pozadavky na zpracovdni svételnych zdrojii

CLC/TS 50625-3-1 Pozadavky na sber, logistiku a zpracovdni odpadnich elektrickych
a elektronickych zarizeni (OEEZ) - Cdst 3-1: Specifikace k odstrariovdni znecisténi - Obecné

CLC/TS 50625-3-3 PoZadavky na sbér, logistiku a zpracovdni OEEZ - Cdst 3-3 Technickd
specifikace

k odstranovdni znecisténi - OEEZ obsahujici obrazovky (CRT) a ploché displeje (tento
dokument)

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu M/518 udéleného CENELEC Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu.

Tato technicka specifikace ma byt pouzivana spolecné s poslednim vydanim CLC/TS 50625-3-1.

Tato technicka specifikace dopliuje nebo méni odpovidajici kapitoly CLC/TS 50625-3-1 tak, aby
prevedla tento dokument na TS: Technicka specifikace k odstranovani znecisténi - OEEZ obsahujici
obrazovky (CRT) a ploché displeje.

Jestlize konkrétni ¢lanek CLC/TS 50625-3-1 neni uveden v CLC/TS 50625-3-3, tento Clanek se
pouzije, pokud je to vhodné. Jestlize je v normé uvedeno ,doplnék”, ,zména“ nebo ,ndhrada”, je
prislusny text CLC/TS 50625-3-1 upraven odpovidajicim zptisobem.

POZNAMKA Pouziva se tento zplisob znaéeni:
- Clanky, tabulky a obrazky, které jsou doplnény k ¢lankiim, tabulkdm a obrazkiim CLC/TS 50625-3-1, jsou ¢islovany od 101;

- pozndmky, pokud nejsou uvedeny v novém ¢lanku, nebo se nejedné o poznadmky z Casti 1, jsou &islovany poéinaje 101
vCetné poznadmek v nahrazovanych kapitolach nebo clancich;

- doplnéné prilohy jsou oznaCeny AA, BB atd.



Uvod

Pro podporu evropské normy EN 50625-2-2 Pozadavky na zpracovani OEEZ, obsahujici obrazovky
(CRT) a ploché displeje a ke splnéni pozadavku mandatu M/518 Evropské komise je nezbytné, aby
byly normativni pozadavky, jakymi jsou cilové a mezni hodnoty analyz, zahrnuty do dokumentu, ktery
muze byt revidovan tak, Ze bude brat v uvahu jak praktické zkuSenosti, tak zmény technologii
zpracovani.



1 Rozsah platnosti

Kapitola 1 CLC/TS 50625-3-1:2015 se nahradi timto textem:

Tato evropska technicka specifikace se ma pouzivat spolecné s EN 50625-1 Sbeér, logistika a pozadavky
na zpracovdni OEEZ - Cdst 1: Obecné pozadavky na zpracovdni, EN 50625-2-2 PoZadavky na sbér,
logistiku a zpracovdni odpadnich elektrickych a elektronickych zarizeni (OEEZ) - Cdst 2-2:
Pozadavky na zpracovani OEEZ, obsahujici obrazovky (CRT) a ploché displeje a CLC/TS 50625-3-1
Pozadavky na sbér, logistiku a zpracovdni odpadnich elektrickych a elektronickych zarizeni (OEEZ) -
Cdst 3-1: Specifikace k odstratiovdni znecisténi - Obecné.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



